DIS CEPHE ISI YALITIM SiSTEMLERI

* Dis cephe is1 yalitim sistemlerinde kullaniimak
iizere, polistren ham maddesinden ekstriizyon
metodu ile iiretilen, boyutsal kararlhiligini kazanmasi
icin en az 1 hafta dinlendirilen, ekstriide polistren
levhalardir.

* Kapali gozeneklidir ve iizerine kolaylikla siva
yapilabilir.

* Basinca dayaniklidir, yiiksek egilme dayanimi
vardir.

* Subasman seviyesi ve toprak alti uygulamalar i¢in
uygundur.

ISI YALITIM LEVHALARI

BiRIM TANIM TOLERANS STANDART
Malzeme - Ekstriide Polistiren Levha - TSEN 13164
Kenar profili - Kare, Lambali
Yiizey sekli - Puriizli
Yogunluk kg/m? min. 28 rr;l(;l rr;lzn
Genislik mm 600 +8 TS EN 822
Uzunluk mm 1250 +10 TSEN 823
Kalinlik mm 30 ‘ 40 ‘ 50 ‘ 60 ‘ 70 ‘ 80 ‘ 100 ‘ 120 T3 TS EN 823
Yangina tepki sinifi - E TS EN 13501-1
Isil iletkenlik beyan degeri (10°C) W/mK 0,035 - TSEN 13164
Istiletim direnci m2K/W 0,85 ‘ 1,10 ‘ 1,40 ‘ 1,70 ‘ 2,00 ‘ 2,25 ‘ 2,85 ‘ 3,40 - TSEN 823
Azami hizmet sicakhgi °C -50/+75
Su buhan difiizyon direnci katsayisi - 90 MU90 TS EN 12086
Yiizeylere dik cekme dayanimi kPa min.200 TR200 TS EN 1607
Yiizey diizliugu mm max.7 - TS EN 825
Belirtilen basma yiikii ve sicaklik sartlarinda boyut kararlihg % max.5 ggg;g TS EN 1605

max.5 (70 £2C2de 48 saat sonra) DLT(T+)5
Belirtilen sicaklik ve nem sartlarinda boyut kararhhg % max.5 (70 £2C ve %90 £5 bagil nem sartlarinda 48 saat sonra) DS(TH)5 TS EN 1604
max.2 (23 £2Cde % 90%5 bagil nem sartlarinda 48 saat sonra) -
Basma dayanimi kPa min.200 CS/10/Y)200 TS EN 826
Basma siinmesi kPa 55 CC(2/1,5/10)5 TS EN 1606
Donma-¢oziilme dayanimi % max.1 FT1 TS EN 12091
Tam daldirmayla uzun siirede su emme % max.(0,7) WL(T) 0,7 TS EN 12087
Diftizyon ile uzun siireli su emme % max.5 WD(V)5 TS EN 12088
Lineer malzemesi mm/ max.(0,07
mK
Ambalaj malzemesi - PE Film
Ambalaj miktari ag:}('e"f 14105 | 10-7,5 | 86 | 7525 | 64,5 | 53,75 | 43 | 32,25




